
 Ich nehme am Workshop teil und melde mich hiermit verbindlich an. *2

 Ich bringe zum Workshop einen Prü� ing mit, der gereinigt werden soll.

 Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges

Bitte reservieren Sie für mich            Übernachtung(en) im Einzelzimmer
vom              bis            Oktober 2010 *3 

Falls Sie mit Bahn oder Flugzeug anreisen, organisiert Factronix Ihre 
Abholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        Flugzeug

Ich habe leider keine Zeit, möchte aber Informationen zu weiteren
Terminen und auch an der Verlosung teilnehmen. *2
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Anmeldung für den Praxisworkshop 

„Reinigung in der Elektronikfertigung“ Anmeldung ausfüllen und senden per Fax an
+49 (0) 8141 - 5 34 88 99 oder onlinewww.factronix.com

 Ich bringe zum Workshop einen Prü� ing mit, der gereinigt werden soll. Ich bringe zum Workshop einen Prü� ing mit, der gereinigt werden soll. Ich bringe zum Workshop einen Prü� ing mit, der gereinigt werden soll.

 Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges Baugruppe Schablone Substrat Kondensatfalle Sonstiges

Bitte reservieren Sie für mich            Übernachtung(en) 

Firma:

Name:

Abteilung:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon / Fax:

Email:

Unterschrift:

Datum: 12. - 13. Oktober 2010

Veranstalter: Factronix GmbH und PBT s.r.o. 

Veranstaltungsort: ZESTRON Europe
Bunsenstraße 6
85053 Ingolstadt

Teilnahmegebühr: 195 ,- Euro pro Teilnehmer *1

135 ,- Euro für jeden weiteren  Teilnehmer einer Firma  *1

Anmeldeschluss: 01. Oktober 2010

vom              bis            Oktober 2010 vom              bis            Oktober 2010 

Abholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        FlugzeugAbholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        FlugzeugAbholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        FlugzeugAbholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        FlugzeugAbholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        FlugzeugAbholung vom Bahnhof / Flughafen.  Ich komme per       Bahn        Flugzeug

*1 die Teilnahmegebühr beinhaltet den Workshop, Mittag- und Abendessen, Ka� ee und Abendprogramm; Preise netto zzgl. MwSt.; zahlbar im Voraus nach Erhalt der Rechnung
*2 Jede ausgefüllte Anmeldung nimmt automatisch an unserer Verlosung einer Digitalkamera teil. Der Gewinner wird am 13.10.10 während der Veranstaltung gezogen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*3 Preise abhängig von der Verfügbarkeit zwischen 69 Euro und 99 Euro pro Nacht inkl. Frühstück;  die Übernachtungskosten werden vor Ort direkt vom Teilnehmer beglichen.  
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Workshop „Reinigung in der Elektronikfertigung“ 

Dienstag, 12. Oktober 2010

Uhrzeit Vortrag Referent
13:00 - 13:25 Begrüßung, Vorstellung der Referenten und kurze Firmenpräsentation Factronix

Kurze Firmenpräsentation PBT
Jens Hoefer (Factronix)
Vladimir Sitko (PBT)

13:25 - 13:40 Kurze Firmenvorstellung Zestron Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

13:40 - 14:10 Reinigungsbedarf in der Elektronikfertigung:
• Grenzen der NoClean Fertigung
• Ausfallmechanismen
• Selektivlöten und –reinigen
• Reinigung unter Bauelementen

Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

14:10 - 14:40 Vorteile der maschinellen Reinigung
(Behelfslösungen vs. Qualitätssicherung)
• Kondensatfallen
• Schablonen & Fehldrucke
• Baugruppen

Thomas Otto (Factronix)

14:40 - 15:00 Kaffeepause

15:00 - 15:45 Reinigungsmethoden
Vergleich physikalischer Wirkungsweisen von
• Ultraschall
• Sprühen
• Luftsprudler
• andere Verfahren
Welche Verfahren passen zu welcher Applikation?

Vladimir Sitko (PBT)

15:45 - 16:35 Auswahl eines geeigneten Reinigungsmediums
• Reinigungstechnologien
• Zusammenarbeit mit Pasten-/Kleber-Herstellern
• Reinigungsversuche

Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

16:35 - 16:50 Kaffeepause

16:50 - 17:30 Baugruppenreinigung beim Dienstleister
• Anforderungen an Kunden und Auftragnehmer
• Flexibilität und Preisdruck vs. Qualität
• Auswahl einer geeigneten Reinigungsanlage

Dr. Peter Koller (PKS-Group)

17:30 - 18:00 Diskussion/Fragen

19:00 Abendessen mit Abendprogramm 

Mittwoch, 13. Oktober 2010

08:30 - 09:30 Führung durch das Technikum
• Präsentation von Anlagen (MODULECLEAN, SuperSWASH, STENCILCLEAN, COMPACLEAN)

Zestron/Factronix/PBT

09:30 - 10:00 Ökonomische Aspekte
• Verbrauch, Entsorgung, Umwelt

Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

10:00 - 10:15 Kaffeepause

10:15 - 10:45 Testverfahren zur Beurteilung der Reinigungsergebnisse
• Handling, Durchsatz, Platzbedarf, Budget

Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

10:45 - 11:45 Praktischer Teil im Analytikum
• Praktische Vorführung der Testverfahren

Dr. Alexandra Rost (Zestron Europe)

11:45 - 12:45 Mittagessen

12:45 Abschließende Diskussion/Fragen
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